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江苏捷捷微电子股份有限公司 

关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

为顺利推动公司本次非公开发行工作，依据公司 2018 年第三次临时股东大

会对董事会的授权，公司董事会对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调

整。公司于 2019 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关

于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》，现将本次非公开发行股票方

案调整的具体情况说明如下： 

募集资金用途  

本次调整前： 

本次募集资金总额不超过人民币 91,113.27 万元（含 91,113.27 万元），扣除

发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 

单位：万元 

项目名称 投资总额 拟投入募集资金额 

电力电子器件生产线建设项目 55,136.00 53,101.05 

捷捷半导体有限公司新型片式元器件、

光电混合集成电路封测生产线建设项目 
23,000.00 19,012.22 

补充流动资金 19,000.00 19,000.00 

合计 97,136.00 91,113.27 

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的

实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置

换。 

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金



额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺

序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 

本次调整后： 

本次募集资金总额不超过人民币 77,013.27 万元（含 77,013.27 万元），扣除

发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 

单位：万元 

项目名称 投资总额 拟投入募集资金额 

电力电子器件生产线建设项目 55,136.00 53,101.05 

捷捷半导体有限公司新型片式元器件、

光电混合集成电路封测生产线建设项目 
23,000.00 19,012.22 

补充流动资金 4,900.00 4,900.00 

合计 83,036.00 77,013.27 

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的

实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置

换。 

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金

额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺

序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他内容不变。 

特此公告！ 

 

  江苏捷捷微电子股份有限公司 

                                                   董事会 

                                                  2019 年 6 月 28 日 


